第一部份：1、2題必答，另3~5任選一題，6~8任選一題，總共需回答4題。
1. 請繪圖並說明SEM主要構造及工作原理。
2. 列舉並說明增進影像品質之方法（至少寫出三點）。

3. 請描述樣品製備時應注意之事項（ex：高分子或粉末樣品等）。
4. 使用過程中，如遇地震、停電時，應如何處理？
5. 某使用者在操作時，畫面不停飄動，是說明可能原因為何？

6. 何謂”WD”值？與Z軸有何關連？假設某使用者在X=25、Y=19、Z=14的位置，獲得一15KV、18,000x、WD=11、Spot=17之清晰影像，如今該使用者欲改變WD=9，試說明其操作步驟。
7. 本機歸零時，X、Y、Z分別為X=23、Y=25、Z=20，今某使用者有一試片裝置於sample holder之後，發現試片高度較sample holder高出許多，請問該使用者將試片至入chamber之前，必須注意之事項。

8. 當轉動X、Y軸時，試片載台及影像畫面之移動方向為何？

請標示出       
第二部份：

1. 請於12分鐘內，以10KV、24mm(另18mm)、Spot=20，拍攝出10,000x照片影像。

2. 請於15分鐘之內拍攝出27,000x以上照片影像，KV 、WD、Spot任意。
註：計時由HT “on” 開始計時，當 ”photographing” 完成 ”Frozen” 出現結束，並於15秒之後開始高倍計時。

    超出時間以不合格論。
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